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摘要(译)

测量平行组织电导，管腔横截面积，流体速度和/或使用温度确定斑块易
损性的装置，系统和方法。在获得平行组织传导的方法的至少一个实施
方案中，该方法包括以下步骤：将检测装置的至少一部分插入管腔器
官，向其施加电流，获得固有温度测量，注入已知电导率的溶液进入管
腔器官，检测指示管腔内器官内的流体的温度变化，测量输出电导，并
基于输出电导和注入溶液的电导率计算平行组织电导。
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